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拡販技術サポート１：

◆技術サポート、技術情報提供
  ・技術サポートを主体として、新製品および製品開発動向の紹介、ソリューション提案等から

お客さまのシステム開発支援。
  ・リファレンスツールやアプリケーションノート等、周辺技術を含めた技術情報の提供。
・シミュレーション(熱シミュレーション、回路シミュレーション)の解析および、
それに伴う半導体製品の3Dモデル、SPICEモデルのサポート。

◆市場技術動向調査
・各種システムの市場動向を把握し、次世代製品の商品企画を行います。

東芝ディスクリート製品、LSI製品に関するお客さまへの技術サポート、
技術情報(最新技術動向、新製品紹介、ソリューション提案など)提供、
市場技術動向調査などを行います。
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2026年10月1日時点
拡販技術サポート２：お客さまサポート

東芝エレクトロニクス・アジア社(シンガポール)：
 Toshiba Electronics Asia(Singapore) Pre, Ltd.

東芝電子部品(上海)有限公司 深圳分公司：
Toshiba Devices ＆ Storage (Shanghai) Co. Ltd. 
Shenzhen Branch

東芝エレクトロニクス・台湾社(台北)：
Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation

東芝エレクトロニクス・韓国社(ソウル)：
 Toshiba Electronics Korea Corporation

東芝インド社(ニュー・デリー)：
Toshiba India Private. Ltd. 

本社

中部拠点

関西拠点

韓国

台湾中国華南地区

シンガポール

インド

中国華北地区

東芝電子部品(上海)有限公司：
Toshiba Devices ＆ Storage (Shanghai) Co. Ltd.

：本社
：事業拠点
：拡販担当地域

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3
JRゲートタワー30階

大阪府大阪市北区角田町8-1
大阪梅田ツインタワーズ・ノース28階

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地
東芝デバイスソリューション株式会社：
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拡販技術サポート３：取り扱い製品/主要アプリケーション

ディスクリート半導体

パワー半導体

MOSFET、IGBT、ダイオード、
パワーIC、SiC

小信号半導体 アイソレーション半導体

システム半導体

ドライバーIC マイクロコントローラー

ダイオード、トランジスター、
アナログIC、ロジックIC

フォトカプラー、フォトリレー、
デジタルアイソレーター

モータードライバー、
LEDドライバー

Arm® Cortex®-
Mcore シリーズ

車載機器 産業機器 家電・民生機器 デジタル機器

* Arm、Cortexは、米国および／あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
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拡販技術サポート４：拡販技術活動のフロー

商品企画 機能設計 回路設計 評価 量産
お客様の
開発フロー 部品選定 回路設計 試作・評価 部品認定・収集

技術情報提供 部品提案・紹介 部品情報提供
仕様交渉 技術問題対応

お客様の課題解決のための様々な提案を行います

デモセット
カタログ・データシート

開発環境
評価ボード

Simモデル
サンプルソフト

熱解析 技術サポート

お客様の開発に必要な各種ソリューション整備や技術サポートを行います

技術提案・販促活動
前線サポート

ソリューション開発・支援
後方サポート

お客様の商品開発の流れの中で技術支援を行います
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拡販技術サポート５：技術提案・販促活動の概要

製品提案・課題解決
半導体製品知識やアプリケーション知識をベースに、
 お客様のご要望に沿った製品提案を行います
 シミュレーション等のツールを活用しながらお客様の課題解決
をサポートします

マーケティング戦略立案・実行
お客様から得られる情報、セット分解調査情報、各種メディアの
情報を活用し、半導体分野の市場動向を把握し、マーケティン
グ戦略を立案し実行します

新製品企画
お客様への技術サポートから得られる情報、市場動向、競合他
社の情報等を基に、次世代製品の企画を行います

営業支援
 東芝半導体製品のラインアップ、特長等の情報を提供します
 ターゲットとなる市場の動向、使用が予想される半導体製品、
競合他社の情報等を提供します

お客様への技術支援やマーケティング活動により東芝半導体製品の販売拡大に貢献します
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拡販技術サポート６：ソリューション開発・支援活動の概要

ソリューション整備
お客様が東芝製マイコンを使用するため
に必要不可欠なツールの開発・整備を
行います
 サンプルソフトウェア
 統合開発環境(コンパイラー、デバッ
ガー、シミュレーター、OS)

 スターターキット、評価ボード
 データシート、マニュアル

拡販支援ツール整備
お客様の課題解決や東芝半導体製品
のメリットを理解いただくツールの企画・
作成を行います
 デモセット・ボード
 評価ボード
 リファレンスモデル

シミュレーションサポート
お客様の開発・設計で必要となる東芝
半導体製品のシミュレーションモデルの
作成や、回路・熱シミュレーションによる
サポートを行います
 SPICEモデル
 熱モデル
 回路・熱シミュレーション

お客様への技術支援に必要な各種ツールの企画・開発を行います
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拡販技術サポート７：システムソリューション提案
                                     「ディスクリート製品」 と 「LSI製品」コラボによるデバイスソリューションを提供

12V 24V 100V 220V

5A

10A

20A

電圧

電流
40A

48V
最先端のシステムリューションを
「ディスクリート製品」 と 「LSI製品」 の最適な組み合わせにより開発します。

SBK-M475SBK-M37A

スターターキット

V7Z-LM470-RBT

・サービスロボット
・電動工具

低圧/高トルク

・ファン(小型)
・コードレスクリーナー

低圧/低中トルク

超小型基板
M37A-R3
(Φ39mm) DC12-48V/30A

RBTｰSL

DC8-75V/10A/30ADC12-48V/17A

RBT-HC

DC24-36V/40A

開発中

・ファン(中型/大型)
・サーキュレーター
・換気扇

高圧/低トルク

HMSP-V7R
(インターリーブPFC)

2モーター+ PFC

AC100/15A・220V/5A

V7Z-H

・エアコン室外機
・洗濯機・冷蔵庫
・ポンプ

高圧/高トルク

開発中

Multi-PFC+INV
(マルチレベルPFC)

DC19-24V/3ADC19V/3A

AC100/20A・220V/10A

ACサーボ (1モーター)

開発中

DC12V/7A

SBK-M4KN-KIT
DC12-48V/7A

汎用 2モーター

汎用 2モーター

Clicker4 Inverter 
Shield

DC12-48V/10A

MCU

FET

MCU

FET

MCU

Coupler

MCU

Coupler

MCU

Coupler

MCU

FET

MCUFET

AC220V/5A

M4KN-RD219
(単相PFC)
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